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「京銀輝く未来応援ファンド」第４号案件への投資について 

～微細加工用レーザー発振器メーカー「スペクトロニクス株式会社」へ出資～ 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）が、平成２８年２月にグループ会社の京銀リース・    

キャピタル株式会社（代表取締役会長 勝田 純一）と共同で設立した「京銀輝く未来  

応援ファンド投資事業有限責任組合（略称：京銀未来ファンド）」は、第４号投資案件と

して、「スペクトロニクス株式会社」へ出資いたしました。 

「スペクトロニクス株式会社」は、微細加工が可能な産業用レーザー発振器の開発、  

製造、販売事業等を展開するベンチャー企業です。電子機器の高性能化・小型化や従来

の機械加工では難しいハイテク材料の加工などにより微細加工の需要が高まるなか、 

今回「京銀未来ファンド」では、幅広い分野での利用が期待される高度なレーザー技術

を持つ同社への投資を実施いたしました。 

当行では、将来成長が期待できる創業企業やベンチャー企業、中小企業のほか、事業

承継ニーズを有する中小企業等に投資を行う当ファンドを通じ、創業段階から成長段階

といった幅広いステージの企業を積極的に支援し、今後もさらなる地域経済の活性化と

地域創生に貢献してまいります。 

記

１．投資先概要 

企 業 名 スペクトロニクス株式会社 

代 表 者 代表取締役 岡田 穣治 

本社所在地 大阪府茨木市永代町８-８ 国里ビル５F 

設    立 平成１６年４月２１日 

事業内容 

レーザー光学応用機器の開発・製造・販売 

レーザー応用事業及び代理店業務 

レーザー光学応用機器の受託開発・設計 

２．投資額 

２９，９９８，７００円 
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３．投資について 

様々なハイテク材料への超微細加工が可能な産業用パルスレーザー発振器の製造・ 

販売や新規用途の開発などを手掛ける「スペクトロニクス株式会社」に、既存製品の  

継続的な改良・高度化、生産管理体制の強化、国内販売網・国内メンテナンス体制の   

拡充・強化などの成長資金として出資を行う。 

 

 

４．京銀輝く未来応援ファンドの概要 

 

 

 

以 上 

名  称 
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合 

（略称：京銀未来ファンド） 

投資対象 

当行営業エリア内に本社を置く以下の企業 

・独自技術や新規性のあるビジネスモデルを有し、将来成長が期待

できる創業企業やベンチャー企業、中小企業等 

・後継者不在など事業承継ニーズを有する中小企業等 

出 資 者 
無限責任組合員：京銀リース・キャピタル株式会社 

有限責任組合員：株式会社 京都銀行 

ファンド総額 ５億円 

当行出資額 ４億９５百万円 

設    立 平成２８年２月２５日 

存続期間 １０年（ただし、合意により２年間の延長可能） 


